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•  メカニカルに削るのではなくケミカルに材料を除去するダ
メージフリー加工技術の開発

•  高能率に一括形状修正加工が可能なマトリックス型多電極プ
ラズマ発生装置の開発

• 水だけで原子レベルで平らな表面に研磨可能な触媒表面基準
エッチング (CARE) 法の実用化研究

• X 線結晶分光素子の高圧力プラズマエッチング (PCVM) によ
る無歪化・高性能化

• 低損失パワーデバイス製造のための SiC 基板超高速プラズ
マエッチング技術の開発、等々

生産技術分野、パワーデバイス分野、X 線光学分野

超精密ものづくり技術開発と
半導体基板・X 線光学素子への応用
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現在の社会を支える電子デバイスは、シリコンなどの硬い無
機物からできています。一方、プラスチックや生体などの有
機材料は、柔軟性に優れるという特徴を持ち、無機エレクト
ロニクスでは実現不可能なフレキシブル・ソフトなシステム
を構築可能です。
本領域では、有機材料を中心とした材料群を用いて、柔軟性
という特徴を生かしたデバイスによる、新しいシステム構築
を目指す研究を行っています。より具体的には、ウェアラブ
ルエレクトロニクスやソフトロボットなどの柔軟性が望まれ
るシステムへ実装可能なシステム構築を目指します。

ヘルスケア分野、スマートデバイス、エレクトロニクス、ソフトロボット、エナジーハーベスティング

柔軟なフレキシブルエレクトロニクスを用いた
新規アプリケーション開発に関する研究
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＃フレキシブルエレクトロニクス ＃次世代太陽電池 ＃ウェアラブルエレクトロニクス ＃ソフトロボット
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